EE AHAQZH ZYMMOP®QZHX
Ap10.: TA-1597/24/T/01
Epelg, HMD Global Oy

Bertel Jungin aukio 9, 02600 Espoo, ®wAavdia
SnAwvoupe pe amokAElOTIKA Hog uBVVN OTL TO TIPOLdV:
AcVppoatog £0TALOPOG:
Movtého: TA-1597
Meptypa@n: UTTOAOYLOTAG TOUTAETA (tablet)
‘EkS0o0n AoylopikoU TIou aopd acVPUaTOo eE0TALOUO: V2.270_B0O1

MapexOpeva EAPTAUATA KOL AEITOUPYLIKA HEPN: TIPOCAPUOYENS, OKOVOTLKO, umatapia, koAdwdio USB

HAektpopayvntikn cupBatéotnta (HME) DAIMA

EN 301 489-1 vV2.2.3 (2019-11) EN 300 328 vV2.2.2(2019-07)
EN 301 489-3 V2.3.2 (2023-01) EN 301 893 V2.1.1 (2017-05)
Draft EN 301 489-17 V3.2.6 (2023-06) EN 303 413 V1.2.1 (2021-04)
EN 301 489-19 V2.2.1 (2022-09) EN 303 345-1 V1.1.1(2019-06)
EN 55032:2015+A1:2020 EN 303 345-3 V1.1.1(2021-06)
EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021 EN 300 440 vV2.2.1(2018-07)

EN IEC 61000-3-3:2013+A2:2021
EN 55035:2017+A11:2020

Acpalswa
EN IEC 62368-1:2020+A11:2020
EN 50332-1:2013 ‘EkO€0n o€ padioouyxvoTnte
EN 50332-2:2013 EN 50566:2017
EN 62209-2:2010+A1:2019
IXETIKG pE To TtEpLBEAAOV EN 50663:2017
EN IEC 63000: 2018 EN 62479:2010
2014/53/EE:

2V0TOON TOU ZUMPOUAIOU OXETIKA E TOV TIEPLOPLOPO TNG €KOETNG TOU EVPUTEPOU KOWVOU OE NAEKTPOUAYVNTIKA Ttedia.
To TtpoidV IOV AVaPEPETAL TIOPATIAVW TIANPOL TIG PACIKEG ATIALTATELG TNG AKOAOVONG 0dnylag (0dnytwv):
- Odényia 2014/53/EE (RED): ApBpo 3.1a), 3.1B), 3.2
- HOdényia 2011/65/EE kot n emakoAouvdn tpomomnotntik Odnyia tng EE 2015/863 (RoHS - Meploplopdg emikivéuvwy ovowv)

O kowoTotnpévog opyaviopog (Ovouaoio: cetecom advanced GmbH, Tav.: 0682) mpaypatomnoinos tnv
0&LOAGYNON CUUHOPPWONG OV HEWVA PE To TapapTna Il Tng odnylag RE kat e£€5waoe 1o TiiIoTOoTMONTIKO €§€TaoNng TUTIOL EE
(ApB. avaep.: EU24-0063-01-TEC).

Tomog ékSoang: Mekivo Hp/via ék8oong: 2024-04-02
E&ovaolo86tnon tpoiovtog HMD Global Oy.
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Yroypapn:
‘Ovopa: Frank Pan
Oéon: Senior Product Manager

H TeXVIKN TEKUNPIWGCT TIOV APOPE TO TTAPATIAVW TPOLOV Tnpeitat atnv: HMD Global Oy, Bertel Jungin aukio 9, 02600 Espoo, ®wAavdia
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